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Abstract (en)
[origin: US4609525A] The composite according to the invention is prepared by milling an atomized silver, two metal oxide alloy powder dry or wet in
a mill in order to reduce its particle size and deform its particle shape. Subsequently an internal oxidation of the powder is carried out in two stages,
at a first temperature range between 673 DEG K. and 773 DEG K. for two to six hours and in a second temperature range between 873 DEG K. and
1073 DEG K. for 0.5 to 2 hours. The internally oxidized powder is pressed into molded parts and these are densified by sintering in a temperature
range between 973 DEG K. and 1173 DEG K. in air or a neutral atmosphere and by coining.

Abstract (de)
Gemäß der Erfingung wird zunächst ein druckverdüstes cadmiumfreies Silber-Legierungspulver AgMe1Me2 mit Me1...Zn,Sn; Me2... Bi,Pb,Cu,In
unter gleichzeitigem Umformen in einer Mühle trocken oder naß gemalen. Anschließend wird eine innere Oxidation des Pulvers in zwei
Stufen durchgeführt, und zwar in einem ersten Temperaturbereich zwischen 673 K und 773 K während 2 bis 6 Stunden und in einem zweiten
Temperaturbereich zwischen 873 K und 1073 K für 0,5 bis 2 Stunden. Anschließend wird das inneroxidierte Pulver zu Formteilen gepreßt und diese
durch Sintern in einem Temperaturbereich zwischen 973 K und 1173 K an Luft oder neutraler Atmosphäre und durch Nachpressen verdichtet. Es
kann vorteilhaft sein, daß das inneroxodierte Verbundpulver vor dem Sintern einer weiteren Mahlung unterzogen wird.
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